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1 Funktionsbaustein “FB_SXPi_SXMPi_ClassB“ 

1.1 Kurzbeschreibung 

Dieser Funktionsbaustein steuert die Prozessdaten von einem Schmalz SXPi/SXMPi Class B mit IO-Link. 

1.2 Abbild Baustein 

 
Beispiel Baustein: 
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1.3 Parameter - Eingänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bVacuum BOOL Anforderung zum Saugen 

bBlow_off BOOL Anforderung zum Abblasen 

bSettingMode BOOL Vakuum ein / aus mit dauerhaftem Saugen deaktiviert 

bCM_Autoset BOOL Aus dem letzten Zyklus werden die Werte für die max. 
zulässige Leckage (-L-) und Evakuierungszeit (t-1) automatisch 
ermittelt und im aktuellen Produktions-Setup-Profil 
gespeichert 

iEPCMode INT Die Abfrage der EPC Daten kann hier gesteuert werden: 
0 = keine Abfrage 
1 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 0 
2 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 1 
3 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 2 
4 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 3 
5 = alle Werte werden automatisch abgefragt 

iSetProfile INT Auswahl des gewünschten Produktions-Setup-Profils (0 – 3) 

iInputPressure INT Ejektoren die keinen Drucksensor besitzen, bekommen über 
die Prozessdaten den aktuellen Eingangsdruck in mbar 
mitgeteilt, um EPC Auswertungen machen zu können 

bCalibrateSensor BOOL Kalibrieren des Vakuumsensors und wenn vorhanden des 
Drucksensors 

dwProcessdata_IN DWORD Eingangsdoppelwort der Prozessdaten das eingelesen wird 
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1.4 Parameter - Ausgänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bVacuumControl_H1  BOOL Regelungswert Vakuum 

bPartControl_H2 BOOL Einschaltwert Signalausgang „Teilekontrolle“ 

bPartDeposited_H3 BOOL Teil abgelegt 

bPressureActivation_HP1 BOOL Einschaltwert Druck 

bCM_AutosetAck BOOL Wird aktiv, wenn CM-Autostart erfolgreich abgeschlossen 
wurde 

bDeviceStatus_Green BOOL Gerät funktioniert optimal 

bDeviceStatus_Yellow BOOL Gerät funktioniert, aber es gibt Warnungen 

bDeviceStatus_Orange BOOL Gerät funktioniert, aber es gibt schwerwiegende Warnungen 

bDeviceStatus_Red BOOL Gerät funktioniert nicht richtig 

btInputPressure BYTE Eingangsdruck (0,1 bar) 

wSystemVacuum WORD Systemvakuum (mBar) 

btCM_Warnings BYTE CM Warnungen 

wEvacuationTime_t1 WORD Evakuierungszeit t1 (ms) 

btLeakageLastCycle BYTE Leckage des letzten Handhabungszyklus (mbar/s) 

wLastFreeFlowVacuum WORD Staudruck (mbar) 

btPrimarySupplyVoltage BYTE Eingangsspannung (V) 

wAirConsumptionLastCycle WORD Luftverbrauch des letzten Handhabungszyklus (0,1 NL) 

wProcessdata_OUT WORD Ausgangswort auf den Prozessdaten 

1.5 Zusatzinformationen 

Um die AWL-Quelle erfolgreich importieren zu können, muss zuerst die Zuordnung zwischen Symbol der 
Quelle und der gewünschten Bausteinadresse in der Symboltabelle angelegt werden.
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2 Anhang 

2.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung 

FB Funktionsbaustein 

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol) 

CM Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) 

EM Energieüberwachung (Energy Monitoring) 

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance) 

2.2 Hinweis 

 Für die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der „Big-Endian“ verwendet. 

 Die Ansteuerung des Vakuums muss passend zur entsprechenden Ejektorvariante (z.B. NO, NC, IMP) 
erfolgen. 
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